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Part Front Panels with
Plastic Handle and Bracket

Teilfrontplatten mit Kunst-
stoffgriff und Leiterkartenhalter

Faces avant partielles avec
poignée en plastique et languette
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Art. Nr. Héheneinheit (HE) Art. Nr. Héheneinheit (HE) Teileinheiten (TE) Maf3e (mm)
Art. No. Height unit (U) Art. No. Height unit {U) Width Units (HP) Dimensions (mm)
Art. n° Unités de hauteur (UH) Art. n° Unités de hauteur (UH) | Unifés de largeur (UL) A E B
TFPKG ...3 4 3 TFPKG ...6 4 6 4 20,0 5,08 -
TFPKG...3 5 3 TFPKG ...6 5 6 5 25,1 10,16 -
TFPKG ...3 6 3 TFPKG...6 6 6 6 30,2 15,24 -
TFPKG .3 7 3 TFPKG .6 7 6 7 353 | 20,32 -
TFPKG...3 8 3 TFPKG...6 8 6 8 40,3 25,40 -
TFPKG ...3 10 3 TFPKG ...6 10 6 10 50,5 35,60 35,6
TFPKG ...3 12 3 TFPKG ...6 12 6 12 60,7 45,70 45,7
TFPKG...3 14 3 TFP KG ...6 14 6 14 70,8 55,90 55,9
... bitte Leiterkartenhalter angeben: ... please indicate PC-board holder: ... veuillez indiquer languette s.v.p.:
VS ...VS 1 ...VS1

Material: Polyamid GV, UL 94 V-0

Material: Polyamid GV, UL 94 V-0
Mit Taschen fir Sechskantmuttern

Matiére: Polyamide, renforcé par fibres de
With depressions for hexagonal M 2.5 nut

verre, UL 94 V-0

Avec excavations pour écrou hexagonal M 2,5
...V§ 2

Matiére: Polyamide, renforcé par fibres de
verre, UL 94 V-0

Avec excavations pour écrou hexagenal M 2,5
...V§3

Matiére: zinc moulé sous pression

Avec taraudage M 2,5 pour montage sur
face avant et carte imprimée

..V§ 4

Matiére: zinc moulé sous pression

Avec taraudage M 2,5 pour montage sur
face avant et trou débouchant pour
montage sur carte imprimée.

...V§ 8

Matiére: acier zingué

..V§2
Material: Polyamid GV, UL 94 V-0
Mit Taschen fir Sechskantmuttern

...V§2
Material: Polyamid GV, UL 94 V-0
With depressions for hexogonal M 2.5 nut

...V§3

Material: Zink-Druckguf3

Mit Gewinde M 2,5 fir Front- und Leiter-
plattenbefestigung.

...v8 4

Material: Zink-Druckguf3

Mit Gewinde M 2,5 fir Frontplatten-
befestigung und Durchgangsloch fir
Leiterplattenbefestigung

...V§ 8

Material: Stahl, verzinkt

...V§3

Material: Zinc die-casting

With M 2.5 threading for front panel and
circuit board mounting

...Vs 4

Material: Zinc die-casting

With M 2.5 threading for front panel moun-
ting and through-hole for circuit board
mounting

..V§ 8

Material: steel, zinc plated

Fir den vertieften Einbau der Leiterkarte {20 mm)
Mit Gewinden M 2,5 fisr Front- und
Leiterplattenbefestigung

For deeper insertion of the PCB (20 mm)
With M 2.5 threading for front panel and
circuit board mounting

Pour insertion approfondie de la carte imprimée
Avec taraudage M 2,5 pour montage sur
face avant et carte imrimée

incl. Befestigungsmaterial.
Oberfléche: naturfarbig eloxiert

incl. Fixing material. matériel de fixation inclu.

Surface: clear anodised Finition: anodisée nature

Part Front Panels

with PCB Holder SMD

Front Panels to Customer's Request
or Accessories

Teilfrontplatten

mit SMD-Kartenhalter
Frontplatten nach Kundenwunsch
Zubeﬁ

Faces avant partielles

avec support de cartes SMD 2> H90
Faces avant a la demande du client > G18-19
Accessoires > H42-47

H 86



